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武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表 

投资者关系活动

类别 

 特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 

□其他                

参与单位名称及

人员姓名 

银华基金邵子豪、泰旸资产祝景悦、拾贝投资陈俊、申万菱信吴

谦、中信建投韩非、3W Fund Management Limited 杨文斌、混

沌投资杨鸿达等 7人（排名不分先后） 

时间 2021 年 11 月 19 日 

地点 武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 

投资者关系活动

主要内容介绍 

Q1：公司第三季度净利润较去年同期下降的主要原因，公

司将采取何种措施应对？ 

A：主要原因如下：第一，目前平板显示行业竞争加剧，销

售价格略有下降，为满足客户需求，公司提供一揽子整体解决方

案，采用更多整合型设备，致使设备的工艺复杂程度加大、采购

成本提高；第二，芯片及型材等原材料价格的上涨，带动自动化

设备中机构成本大幅上涨，从而进一步导致公司在成本端面临比

较大的压力；第三，随着防疫形势向好，国家取消了包括减免社

保在内的一系列优惠措施，间接导致人工成本进一步增长；第四，

第三季度公司收入规模有所增长，带来各项费用一定程度的增

加。 

未来，公司将采取积极的内部精细化成本管控措施，提升生

产效率，通过加强供应链管理、和供应商寻求深度合作等手段，

尽量对冲毛利率下降对净利润的影响。 
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Q2：公司半导体、新能源板块情况如何？ 

A：目前公司已形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。

公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要

产品是存储芯片测试设备），目前已实现关键核心产品技术转移、

国产化研发、制造、核心零部件国产化，由之前单一老化产品线

扩展到了 CP/FT 产品线；老化（Burn-In）产品线在国内一线客

户实现批量重复订单、CP（Chip Probe，晶片探测）/FT（Final 

Test，最终测试，即出厂测试）产品线相关产品在主要存储厂功

能机测试验证已完成，目前正准备整体设备的测试验证，相关量

产订单正在积极争取中。公司子公司上海精测主要聚焦半导体前

道检测设备领域，致力于半导体前道量测检测设备的研发及生

产，现已形成了膜厚/OCD 量测设备、电子束量测设备、泛半导

体设备三大产品系列。上海精测膜厚产品（含集成式膜厚产品）

已取得国内一线客户的批量重复订单，独立式 OCD 设备、电子束

设备目前客户端验证过程顺利。其余储备的产品目前正处于研

发、认证以及拓展的过程中。 

公司在新能源检测业务方面主要由子公司武汉精能和子公

司常州精测共同实施，主要从事锂电池、燃料电池检测等新能源

智能装备领域，其中武汉精能更加偏重于后道的检测，常州精测

偏重于中道的制程设备。公司通过在长三角锂电聚集区设立常州

精测作为新增研发生产基地，加大投入，进一步吸纳行业人才，

利用公司在电源、AOI 以及自动化方面的优势，形成整体化、系

统化集成的解决方案能力，进一步增强公司在新能源领域整体的

竞争力。 

Q3：面对目前国内平板显示行业 LCD 产线投资放缓、大型

新建厂减少这一现状，公司如何应对？ 

A：一方面，公司具有基于“光、机、电、算、软”一体化

的整体方案解决能力优势，产品覆盖平板显示各类主要检测系

统，同时不断向面板中、前道制程扩展以及一体化设备整合的提
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升，依托已有的优势和完善的市场及服务体系，进一步提高公司

的市场竞争力；另一方面，随着显示技术的升级迭代以及因疫情

原因导致显示市场需求的增大，客户产线扩线及设备技改需求量

较大，公司紧抓以 Mini LED、Micro-LED 新型显示技术的发展潮

流以及公司在关键核心器件领域的技术优势，加强、积累相关的

技术储备、产品储备，坚持高强度的研发投入，努力提高公司在

显示测试领域的竞争力。 

Q4：公司今年 7 月出机中芯国际的两台设备，目前的进展

情况如何？ 

A：公司 2021 年 7 月份出机中芯国际 12 寸独立式光学线宽

测量设备（OCD）与 12 寸全自动电子束晶圆缺陷复查设备（Review 

SEM），鉴于前道量测设备目前在国内主要由国外厂商主导，技

术壁垒较高，相对于其他半导体设备验证周期较长；同时，大部

分客户对新进工厂的第一台设备都需要按各自流程正常进行验

证测试，验证周期长短受设备类型、客户要求、现场环境等因素

的影响。因此，前述两台设备目前仍处在正常调试验证过程中，

具体时间视验证情况而定。 

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严

格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平。 

附件清单（如有） 无 

日期 2021 年 11 月 19 日 
 


